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电子行业周报（08.21-08.27） 

英伟达业绩超预期，AI 浪潮大势所趋 

投资要点： 

 海外龙头业绩表现靓丽，凸显AI产业发展迅速。英伟达公布2024财

年第二季度财务报告显示，截至2023年7月30日的第二季度收入为

135.1亿美元，环比增长88%，同比增长101%。季度GAAP摊薄每

股收益为2.48美元，同比增长854%，环比增长202%。其中数据中

心业务第二季度收入创下103.2亿美元的纪录，同比增长171%，环

比增长141%。英伟达数据中心业务收入同比环比的大幅增长，反

映出当前人工智能及大语言模型对AI芯片的旺盛需求。 

 AI算力需求景气度高，持续看好AI产业链成长性。IDC数据显示，

2022年全球人工智能IT总投资规模为1288亿美元，2027年预计增

至4236亿美元，五年复合增长率约为26.9%。预计在中国市场，

2027年中国AI投资规模有望达到381亿美元，全球占比约为9%。大

模型兴起催生海量数据，算力需求迸发助推AI服务器发展，数据中

心向加速计算和生成式AI需求转变，对GPU模组及AI服务器的需求

将保持高速增长态势。AI浪潮大势所趋，而能参与到AI产业链中的

各个企业，诸如服务器整机、PCB、光模块等公司，有望迎来新的

成长机遇。 

 投资建议：PCB方向，建议关注积极参与AI及服务器相关赛道的公

司，如沪电股份、胜宏科技、奥士康等；半导体方向，建议关注上

游设备、材料、零部件国产替代机会，如新莱应材、正帆科技、汉

钟精机、昌红科技等；消费电子方向，建议关注布局AR、VR等新

兴智能终端的公司，以及消费电子行业的触底复苏机会，如苏大维

格、顺络电子、风华高科等。 

 风险提示：电子产品下游需求不及预期，半导体景气复苏不及预

期，相关公司新产品研发不及预期，半导体国产替代进度不及预

期，地缘政治风险。 
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《全球半导体销售持续回温，产业寒冬或将过去》
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《电视面板价格持续上涨，产品结构呈现“大尺寸

化”》——2023.07.17 

《晶圆厂支出或将回温，设备及零部件成长可期》
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一、 本周市场表现 

1.1 电子板块本周表现 

大盘表现上，本周（0821-0825）创业板指下降 3.71%，沪深 300 指数下降 1.98%。

本周电子行业指数下降 3.71%，与创业板指表现齐平。行业表现上，环保行业逆风前

行，涨幅为正。本周诸多板块表现不佳，建筑装饰、电力设备、机械设备、交通运输

等行业下行明显。 

从电子细分行业指数看，半导体、消费电子、元件、电子化学品、光学光电子板

块均下降。元件板块下降幅度最大，周涨跌幅为-5.21%；其次是其他电子板块，周涨

跌幅为-4.85%。半导体子板块跌幅最小，周涨跌幅为-3.24%。 

图表 3：电子细分领域本周涨跌幅（%） 

 

数据来源：Wind，华福证券研究所 
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从个股维度来看，SW 电子板块中，西陇科学（11.01%）、三孚新科（9.31%）等

位列涨幅前列；满坤科技（-14.85%）、东微半导（-14.70%）等位列跌幅前列。 

从换手率来看，上周电子行业个股换手率最高的是西陇科学，换手率为 88.98%。

其余换手率较高的还有天山电子（85.50%）、东南电子（64.51%）和厦门信达（64.15%）。 

图表 6：SW 电子本周换手率前二十个股（%） 

 

数据来源：Wind，华福证券研究所 

 

1.3 电子板块估值分析 

从本周 PE 走势来看，整体电子行业估值高于近一年、三年、五年平均值水平。

本周 PE（TTM）为 39.37 倍，较上周下降，高于近一年区间 PE 平均值 34.77 倍、近

三年区间 PE 平均在 37.45 倍和近五年区间 PE平均值 37.51 倍。 
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图表 7：SW 电子行业指数 PE 走势（TTM） 

数据来源：Wind，华福证券研究所 

细分领域上，近一年半导体、其他电子、元件、光学光电子、消费电子和电子化

学品 PE 均值分别为 43.56、32.46、29.01、42.35、27.08 和 44.92。除元件板块外，

其余细分板块本周 PE 均超过其近一年平均值。 

图表 8：SW 电子细分行业指数 PE 走势（TTM） 

 

数据来源：Wind，华福证券研究所 
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半导体厂的设备投资计划后，预估 2023 年度投资额将年减 16%至 1220 亿美元，将为

4 年来首度下降，且跌幅将创过去 10 年来最大。报道称，主要因为中国大陆景气放

缓，各家半导体厂对投资持谨慎态度。 

2）台积电美国厂导入首台 EUV 供应商再招 2000 名设备安装人员 

8 月 19 日，据经济日报报道，台积电美国亚利桑那州厂导入当地第一台极紫外

光（EUV）设备，随着建厂进入安装先进及精密设备的关键阶段，供应商持续招募，

预计仍有 2000 名当地相关设备安装工程人员空缺。 

3）闻泰科技昆明工厂量产的苹果 M2 芯片 MacBook Air 已获 3C 质量证书 

中国质量认证中心网站显示，闻泰科技在昆明工厂量产的苹果 M2 芯片 MacBook 

Air 已于 8月 4日获 3C质量证书。 

网站显示，该证书编号 2023010902562021；申请人美国苹果公司；制造商美国苹

果公司；生产商昆明闻讯实业有限公司；型号“A2681”。 

4）SK 海力士开发出全球最高规格 HBM3E，向客户提供样品进行性能验证 

SK海力士8月21日宣布，公司成功开发出面向Al的超高性能DRAM新产品HBM3E，

并开始向客户提供样品进行性能验证。HBM (High Bandwidth Memory):垂直接多个

DRAM，与 DRAM 相比显著提升数据处理速度的高附加值、高性能产品。 

5）美国将 27 个中国实体从“未经验证”清单剔除，商务部回应 

据悉，美国商务部在一份声明中宣布，工业和安全局将 33 个实体从“未经验证

清单”剔除，其中 27 个实体位于中国，包括北京普科测控技术有限公司、广东光华

科技股份有限公司、苏州超微精纳光电有限公司等。商务部新闻发言人表示，中方注

意到相关情况。通过中美双方前一阶段共同努力，27 家中国实体最终从“未经验证清

单”中移出，这有利于中美两国企业开展正常贸易，符合双方共同利益。 

6）台媒：中国大陆 OSAT 进一步降价 日月光、安靠无计划跟进 

据电子时报报道，业内人士透露，中国大陆 OSAT (外包半导体产品封装和测试)

已进一步降低价格，以争取更多订单，而日月光科技 (ASE Technology) 和安靠 

(Amkor Technology) 等没有计划效仿。 

消息人士称，OSAT 中成熟的引线键合和中高端倒装芯片封装(FC) 工艺的利用率

尚未出现明显变化，但中国大陆封测厂商利用补贴能提供更大幅度的降价。  

7）ADI：第三季度收入下滑 1%至 30.8 亿美元，努力管理供应过剩 

据路透社报道，Analog Devices (ADI)预测第四季度收入低于华尔街预期，但表

示正在努力管理供应过剩，以便在未来几个季度更快地恢复增长。 

根据 Refinitiv 的数据，ADI 预计第四季度营收为 27 亿美元，上下浮动 1 亿美

元，而分析师平均预期为 30.1 亿美元 ADI 第三季度营收较上年同期下降约 1%至 30.8

亿美元，第三季度营收和利润均未达到预期。 
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2.2 消费电子板块 

1）iPhone 15 助力 苹果有望首度问鼎全球销量冠军 

研调机构 Counterpoint Research 最新报告指出，今年全球智能手机出货量将跌

至十年来最低水平，但在 iPhone 15 系列新机的助力之下，苹果 (AAPL-US)可望逆势

成长，首度问鼎全球智能手机出货冠军宝座。Counterpoint 预估，今年全球智能手机

出货量将年减 6%，至 11.5 亿台，创十年新低，分析师解释，消费者设备更新周期拉

长，是拖累整体智能手机出货下滑的原因之一。 

2）荣耀拟重返印度市场 目标 2024 年占据 5%市场份额 

据路透社 8 月 21 日报道，中国智能手机品牌荣耀高管表示，荣耀将通过与印度

当地一家公司达成授权协议，重新在印度推出智能手机，并计划在明年初开始在印度

生产。荣耀此前已经停止在印度销售其智能手机，据了解，由于营销预算有限和投资

组合管理不谨慎，去年该公司退出了印度市场。 

2.3 面板板块 

1）三星、LG 联手开发 OLED 电视 以抵御中国厂商 

据日经亚洲报道，三星电子决定在一款新电视中使用主要竞争对手 LG 集团的

OLED 显示屏，这表明价格实惠的中国企业对韩国科技巨头构成了威胁。三星本月推

出了大型 4K 电视，该电视采用 LG 显示(LG Disola) 的白色有机发光二极管 (OLED) 

显示屏。但突破性的不是 83 英寸屏幕或其它功能，而是新建立的合作伙伴关系。 

2）APS 审查硅基 FMM 开发计划，可用于 OLEDoS 生产 

据 TheElec 报道，韩国显示及半导体设备厂商 APS 正在审查一项开发基于硅衬底

的精细金属掩膜(FMM) 的计划。FMM 用于 OLED 面板的生产。 

APS 目前正在开发一种采用激光图案制作的 FMM，希望将其用于硅基 OLED 

(OLEDOS) 的生产。APS 在内部将其等效的精细干蚀刻掩膜称为 FDM。FDM 将在硅基板

上涂覆因瓦合金(股钢)，然后使用光刻和干法蚀刻来制作 FMM 的图案。 

3）LG 显示：今年底将量产 30 英寸以上车用 OLED 

据 The Elec 报道，LG 显示(LG Display) 近日宣布，正在与 9个整车品牌开展

车用 OLED 合作，包括已经供应车用 0LED 的梅赛德斯和凯迪拉克，以及计划在今年底

供应的捷尼赛思 (Genesis)。此外，LG显示还表示，公司一直在量产小于 20英寸的

车用 OLED，但今年底将在全球首次量产 30 英寸以上的车用 OLED。 

2.4 汽车电子板块 

1）高通宣布加入 SDV 软件定义汽车联盟与工作小组 

高通于 8月 17日宣布加入两个 SDV(软件定义汽车) 联盟，分别是 Eclipse 基金

会的软件定义汽车工作组、SOAFEE(嵌入式边缘可扩展开放架构) SIG特别兴趣小组。
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此举将支持高通创造开放平台、开源标准、云原生组件以及可相互操作的软件模块，

为全球汽车制造商和一级供应商构建 SDV 平台尊定基础。 

2）半导体封装材料供应商对电动汽车市场增长持乐观态度 

据电子时报报道，未来汽车市场前景广阔。汽车供应商表示，虽然 2023 年汽车

零部件供应将继续小幅波动，但 2024 年情况将趋于稳定。 

据中国台湾公司称，特斯拉和比亚迪等电动汽车领军企业一直在积极开发或采购

新芯片。中国台湾和中国大陆的半导体封装测试公司获得了比亚迪半导体的新项目订

单。 

3）大众与恩智浦等 10 家厂商达成芯片采购协议 以避免供应短缺 

据路资社 8 月 24 日报道，德国汽车制造商大众表示，该公司已开始直接从恩智

浦、英飞凌和瑞萨电子等 10 家制造商处采购重要芯片，以避免芯片供应短缺。大众

零部件供应工作组负责人 Karsten Schnake 表示:“大众此前依赖零部件供应商采购

芯片，去年 10月开始与芯片制造商达成直接协议，以确保供应安全。” 

2.5 AI 板块 

1）韩媒：台积电供应不足，三星将为 AMD 提供封装服务 

据韩国经济日报报道，三星电子准备向 AMD 提供高带宽内存(HBM) 芯片和一站

式封装服务。业内人士透露，三星是唯一一家能够与 HBM 产品一起提供先进封装解决

方案的公司。AMD 此前曾考虑使用台积电的封装服务，但由于台积电提供的先进封装

产能无法满足，AMD 改变了计划。根据市场研究公司 Trendforce 的预测，在云服务

提供商新订单的支持下，三星目前的全球 HBM 市场份额为 46-49%，明年将增长至 47-

49%。 

2）全国最大规模量子计算云平台发布 

据光明网报道，8月 19 日，在 2023 中国算力大会主论坛上，中国移动携手中国

电科发布“量子计算云平台”。这是目前国内最大规模的量子计算云平台，也是业界

第一次实现“量子与通用算力统一纳管混合调度”的系统级平台。该发布标志着我国

量子计算正在逐步走向实用化阶段。 

3）狠砸 1亿英镑！英国首相苏纳克计划购入数千颗 AI 芯片 

英国《每日电讯报》20日报道，英国首相苏纳克 (Rishi Sunak)将花费 1亿英

镑，用于购买数千颗高性能人工智能芯片。报道称，英国政府一直在与英伟达、AMD

和英特尔沟通为国家“人工智能研究资源”采购设备。这项工作由英国研究与创新署

(UK Researchand Innovation)牵头，据悉从英伟达处购买多达 5000 个图形处理器

(GPU)的订单已进入后期阶段。 
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三、 公司动态跟踪 
图表 9：过去一周股东增减持更新 

 

数据来源：Wind，华福证券研究所 

 

图表 10：过去一周股权激励一览 

数据来源：Wind，华福证券研究所 
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四、 风险提示 

电子产品下游需求不及预期，半导体景气复苏不及预期，相关公司新产品研发不

及预期，半导体国产替代进度不及预期，地缘政治风险。 
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